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三星、海力士“朋友圈企业”落子白云区
枢纽优势与产业生态成关键引力

AMB陶瓷基板是新能源汽车、智能

电网、5G通信、航空航天等战略性产业

不可或缺的基础元器件材料，项目方韩

国 STI株式会社成立于 1997年，是国际

知名的碳化硅半导体设备和陶瓷基板

制造企业，长期作为三星电子、SK海力士

等全球半导体巨头的重要供应链企业。

谈及为何选择广州、选择白云，项

目方表示，主要看重这里通达的枢纽条

件、清晰的产业定位、完善的产业平台

以及一流的综合营商环境。“白云区拥

有‘空、铁、水、陆’一体化立体交通网

络，对内快速联动粤港澳大湾区，对外

高效链接全球市场，完全适配半导体原

材料和成品的跨区域运输需求。”

项目方还指出，白云区充足的工业用

地不仅满足一期建设需求，更为后续产能

扩张预留了充裕空间，“这是我们选址考

量的重要因素。”此外，项目选址的广州

民营科技园作为国家高新区以及国家级

民营科技园，产业生态成熟、配套体系完

善，地块周边集聚了一批高端制造和电

子信息类企业，便于技术交流与供应链

协作，实现就近配套与降本增效。

白云区打通“设计—材料”关键链路
构建完整产业生态

作为重大外资项目与新质生产力

标杆工程，项目建成投产后，将进一步

完善粤港澳大湾区功率半导体产业链

条，持续吸引高端技术人才、优质配套

资源加速集聚。

依托该项目落地，白云区集成电路

全链条布局再添关键一环。此前，国内

半导体 IP 龙头芯原微电子华南研发中

心落户白云区，区域芯片设计生态圈已

然成型。如今该项目正式动工，将与现

有芯片设计资源形成紧密上下游协同，

打通“芯片设计—核心材料制造”关键

链路，加速构建“设计+制造+封测”完整

产业生态。洽谈期间，白云区也同步与

其上下游配套企业对接，以龙头项目牵

引整条产业链导入，推动实现“引进一

个龙头、带动一片产业”。

该项目的招商引资也跑出了“白云

速度”。白云区与韩国投资方从初次

接洽到 2 月 5 日正式签订投资协议，全

程历时不足一个月。为加快项目落

地，白云区筹建专班提供专属管家式

全周期服务，在依法依规前提下，仅用

两周就完成了土地整备、用地报批等

流程，确保项目“拿地即开工、建成即

投产”。白云区投资促进局相关负责

人表示，将以龙头企业为牵引，持续开

展半导体产业链精准招商，集聚海内

外优质上下游配套企业。

精准滴灌新质生产力
粤芯半导体创业板IPO上会

在6月中旬，国内半导体产业迎来又

一资本市场标志性事件，广东省半导体

和集成电路产业链链主企业粤芯半导体

创业板IPO申请通过深交所上市委审议。

作为华南地区首家实现量产的12英

寸特色晶圆制造龙头，粤芯半导体选择适

用创业板第三套上市标准，是创业板第三

套标准落地后实际申报的第一家企业，公

司推进 IPO不仅补齐了华南高端晶圆制

造资本化短板，更为国内集成电路产业

扩容、技术自主可控筑牢产能根基，同时

释放出资本市场精准赋能硬核科技、激

活新质生产力的多重积极信号。

粤芯半导体2017年落地广州黄埔，

2019年一期产线正式量产，一举改写广

东无本土12英寸量产晶圆厂的格局，被

誉为广州“第一芯”。公司聚焦集成电

路、功率器件、光电融合三大特色工艺方

向，深耕模拟芯片、功率器件、硅光芯片

等市场刚需领域，精准填补国内细分赛

道产能与技术缺口，补齐珠三角高端晶

圆制造短板，重构全国半导体产业版图。

早在今年 1月 22日，粤芯半导体技

术股份有限公司四期项目在广州黄埔

区正式启动建设。该项目规划建设月

产能 4 万片的 12 英寸数模混合特色工

艺生产线，工艺节点覆盖 65 纳米至 22
纳米，总投资约252亿元，预计2029年底

建成投产。

以粤芯半导体为龙头，黄埔区持续

夯实集“芯片设计—晶圆制造—封装测

试—设备材料零部件—终端应用”于一

体的全产业链。目前，广州黄埔区集聚

集成电路企业超 150家，2025年实现产

值超340亿元，同比增长17.1%。

从“第一芯”的突破到补全产业链

广州半导体与集成电路产业“提速快跑”
6月25日上午，东韩半导体广州基地在位于白云区的广州民

营科技园未来产业创新核心区正式动工建设。项目预计总投资超
百亿元，一期主要生产功率半导体模块关键基础材料AMB陶瓷基
板。项目建成后，将推动白云区加速构建“设计+制造+封测”完整
产业生态，助力白云区乃至广州市抢占半导体产业新高地。

无独有偶，在今年上半年的开端，粤芯半导体技术股份有限公
司（简称“粤芯”）四期项目在广州开发区启动。项目总投资约252
亿元，系统构建具备国际先进水平的数模混合、光电融合等特色工
艺平台。此前，广州发布《加快建设先进制造业强市规划（2024—
2035年）》，明确将半导体与集成电路作为战略先导产业的重点发
展方向。这两个百亿项目先后启动，除了是广州对规划的具体部
署，也展示出广州在半导体与集成电路产业发展中进入了“加速跑”
的阶段。

■采写：新快报记者 李应华

以“点”带“链”

广州半导体与
集成电路产业找到新打法

在东韩半导体和粤芯四期的采访

中，项目方都不约而同提到了项目将为

区域带来的产业链提升。于白云而言，

地区生产总值去年刚突破3300亿元，

区内已有芯原微电子华南研发中心落

地，填补了芯片设计环节的空白，迫切

需要补上核心材料这一关键环节，打

通“设计—材料—制造”的产业链；于

黄埔，粤芯深耕8年成为“链主”，粤芯

一期投产至今，已累计开发客户超200

家，覆盖境内外上市公司近40家。公

司服务的客户中，国内前十大模拟芯

片上市公司合作覆盖率高达80%。从

OPPO、vivo等消费电子终端，到华为、

中兴等通信设备巨头，再到广汽、小鹏、

比亚迪等新能源车企。

这里已经可以看出，广州从区到

市两级政府在发展半导体和集成电

路产业的新思路，以重点项目为产业

链赋能，产业链上下游打通后，从企

业到区域都能从中获取发展动能，这

也是产业进入“加速跑”的最大动力

来源。目前，广州已初步形成以黄埔

为核心，南沙、增城为两极的“一核两

极多点”产业布局，拥有泰斗微电子、

高云半导体、安凯微等行业领先企

业，粤芯、增芯、芯粤能、芯聚能等项

目，持续强化“广东强芯”的广州特

色，产业腾飞可期。
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